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Die neuen Typ 6 und Typ 10 COM-Express Module

Entwickelt fiir den Einsatz im industriellen Temperaturbereich (-40°C bis +85°C)
und fiir extreme Umweltbedingungen

nanoETXexpress-TT

e COM Express™ kompatibel, pin-out Typ 10

¢ Intel® Atom™ Prozessor E6XX mit bis zu 1.6 GHz

¢ Intel® Plattform Controller Hub EG20

e Bis zu 2GB DDR2 RAM

e 2 x seriell (TTL) -

« GB-LAN, LVDS/SDVO ?in-o]u;
e Entwickelt fiir-40°C bis +85°C (E2) Y

i5 / i7 Power fiir Embedded Applikationen

ETXexpress®-Al
e COM Express™ kompatibel, pin-out Typ 2 / 6
¢ Intel® Core™ i5/i7 Prozessor mit bis zu 2.53 GHz
e QMS57 Chipsatz
e 32 nm Technologie
e Bis zu 8GB DDR3 mit ECC
e 8 x USB, PCle, PEG, GB-LAN, 4 x SATA, 1 x IDE

\ Pin-out
Typ 2/6

Erster Dual Core Atom™ Prozessor fiir COMs

microETXexpress®-PV
e Intel® Atom™ D510, D410, N450
e Compact COM Express™ kompatibel, pin-out Typ 2

e Native LVDS und VGA simultaneous DX:‘(')%?F
e Bis zu 4 GB DDR2 .

Kompakte Intel® Atom™ Lésung fiir raue Umgebungen

microETXexpress®-XL

e Entwickelt fiir -40 bis +85°C

e Compact COM Express™ kompatibel, pin-out Typ 2

¢ Intel® Atom™ Z520PT mit Intel® Controller Hub UST5WPT SCH

e Onboard Arbeitsspeicher und SSD (option) fiir extreme Anforderungen

E2
-40 bis +85°C
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